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Abstract (en)
Use of a copper-based alloy containing (in wt.%) 12-20 tin, 0.2-5 iron and a balance of copper for the manufacture of components of vehicles and
general machines is new.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft die Verwendung einer Kupfer-Zinn-Eisen-Legierung, die aus 12 bis 20 Gew.-% Zinn; 0,2 bis 5 Gew.-% Eisen; Rest Kupfer
und üblichen Verunreinigungen besteht, für die Herstellung mechanischer Bauteile des Fahrzeug- und Maschinenbaus sowie für die Herstellung
elektromechanischer Bauteile. Aufgrund der Kombination günstiger Eigenschaften der Kupfer-Zinn-Eisen-Legierung handelt es sich um eine breite
Palette von Verwendungsmöglichkeiten.
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